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El invento se refiere a un procedimiento

]
%
|
|

para la fabricacidén de una placa compuesta de gren fqi
mato, en especial para paredes exteriores, consisten-~
te en una capa amortiguadora o aisladora interior de
hormigén ligero y una capa portadora exterior de hor-
migdén srmado normal. ‘

El hormigén armedo normal de gran resis-
tencia mecdnica, tal como es necesaria para absorber
las cargas que aparecen en las construcciones, tiene
s86lo propiedades muy pobres de aislamiento del calor
y del sonido. Asi, para la construccién de muros ex- i
teriores de edificios no se emplean en la préctica
placas de hormigdén armedo normel prefsbricadas.

Pero existen también medios para conferir
2l hormigén propiedades de aislamiento del calor y
del sonido. Asi, existe el éenominado hormigén ligero
qué es un hormigén que, gracias s materias de adicidn;

especialmente ligeras, en particular porosas, posee

un peso especifico considerablemente menor que el hor
migén armado normal y, también, mejores propiedades
de aimlamiento., Pero el hormigdén ligero tiene, por lo
general, una menor resistencia mecénica que el hormi-
gén armado normal, de modo que no puede ser cargado
en la misma cuantia que éste. Bsto es cierto en espe-
cial para el denominado hormigén con gas, es decir,
un hormigén que contiene adiciones que, al fraguar,
determinan un hinchamiento del hormigén con Fformacidn
de oquedades.

Se conocen pilezas de construccidn prefabri-

cadas, a modo de placas o de tableros, en las cuales
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i hecho de que, primero, en un encofrado, se construye

" dividuales de grueso diferente, hechos de material

la capa exterior, portadora y expuesta a la intemperie, |-
es de hormigén armado normel, y la capa interior no '
portadora, pero aislante del calor, es de hormigén

ligero., Ambas capas cooperan en forma de pieza de cony

r

truceidn compuesta en la cual las buenas propiedades

de resistencia mecdnica del hormigdn armado estén com:
binadas con las propiedades de aislamiento del calor
del hormigén ligero.

Para conseguir uvna buena wnidn de.estas
dos capas se han moldeado ya en la capa de hormigdén
armado nervios qie penetran en la capa de hormigén 1li-
gero y provocen a modo dé un engrane de los dientes
entre las dos capas. En este caso, la fabricacién de
las ﬁlacas es dificil, porque al hormigonar en obra,
0 -los nervios de la parte de hormigén armado o las
depresiones bn 1a parte de hormigdn ligero deben en-
cofrarse para la obtencidn posterior de los nervios. '

El invento se propone encontrar una posi~
bilided de simplificar y mejorar la fabricacidn de
‘tales placas, tanto en lo que se refiere al consumo
de material como también al de mano de obra.

El invento resuelve este problema por el
la capa de hormigdén ligero en forma de ladrillos in-

correspondiente; porque, gracias a los ladrillos de

menor grueso, se producen canales en la superficie de
la capa; porque, luego, en loa canales, se inserta la
armadura para los nervios y, encima, la armadura pla-

na para la cepa de hormigdén armado.portadora y porque
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finalmente, se aplica el hormigdén para la capa de hor-
migén armado.

Si, como es necesario en el caso de hor-
migén ligero, que es especialmente poco apropiado para
absorber cargas, la capa de hormigdn ligero debe que- i
dar asegurada por un cerco circundante de hormigén ar-
mado que, para evitar puentes en frio no debe estar
unido con la cepa portadora de hormigén armedo, enton-
ces se procedes convenientemente de modo que, en los
correspondientes bordes de la placa, se digponen la-
drillos de hormigén ligero de menor espesor que dejan
libre une distancia determinada hasta el encofrado que
determina el borde de la placa y que, después de colo-
car una armadura en el espacio asi formado se aplica

hormigdén hasta la altura de %os ladrillos de hormigdn

ligero contiguos, el cual es cubierto por ladrillos de
hormigdn ligero. 1

La ventaja especial de la fabricacién se-

gin el invento de tales placas ha de verse en el hecho|

de gque, por la eleccidn de ladrillos prefabricados de
grueso diferente para la formecidén de la capa de hormi
gén ligero, se crea una posibilidad .especialmente sen-
cilla de producir en la superficie de la capa de hor-
migén ligero cenales que, entonces, forman el encofra-
do para la capa de hormigdén armedo el cual - presupo-
niendo una posicidn plana del encofrado - puede apli-
carse de modo sencillo sobre la capa de hormigén lige-
0.

El invento serd descrito con méds detglle

en lo que sigue con referencia a un ejemplo de realiza
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cidn representado en el dibujo, en el cual muestran:

La Pigura 1, la vista desde arriba de
una placa compuesta fabricada de acuerdo con el in-
vento;

la Figura 2, une seccidn transversal a
lo largo de la linea II-II de la Figura 1, ¥

la Pigura 3, wn corte por la linea III-
ITT de la Pigura 1.

La placa de construccidn compuesta 1 con-
siste en dos capas, a saber, une capa aisladora 2,
vuelta hacia el lado interior del ed;ficio, hecha de
hormigdn ligero, y una capa de hormigdn armedo 3 que
protege el edificio contra las influencias atmosféri-
cas %.que ejerce funciones portadoras, La superficie
exterior de la capa 3 de hormigén armado puede tener
cualquier fogma. En el ejemplo de la Figura 2, en la
mitad superior, la representacidén de la superficie ex-
terior 3a se ha hecho como de hormigén lavado, y en lal
mitad inferior, la superficie exterior 3b se ha repre-
sentado como de hormigdn visto.

ILe capa 3 de hormigdén armado contiene unal
armadura 4 que en el ejemplo consiste en un entramado
de armedura soldade por puntos. La capa 3 de hormigdn

armado ‘tiene en su caras inferior nervios 5 que estén

provistos de su propia ermadura, en si conocida, 6, de

bucles y varillas longitudinales.

Le capa 2 de hormigdén ligero consiste en
ladrillos individuales 2a y 2b de diferente espesor
dispuestos uno tras otro en filas fespeotivas de modo

que encima de los ladrillos més bajos 2b se formen ca-
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nales ., La cepa 2 de hormigén ligero estd rodeada en

el lado enfrentado a la capa 3 de hormigdén armado con

un cerco circundante 7 de hormigdén armado.

En la fabricacién de la placa de construc
¢idén compuesta 1 se procede como sigue de acuerdo con
el invento:

En un encofrado plano se colocan primero
los ladrillos 2a y 2b de hormigdén ligero, hormigén de
ges o similar en la forme mostrada en la Figura 3, de
modo que encima de los ledrillos mds bajos 2b se fore
men canales continuas. El cierre lateral estd formado
por ladrillos 2¢ que eventualmente pueden ser més eg-
trechos que los ladrillos mds bajos 2b. BEn el espacio
hueco que queda todavia hasta la pared frontal de ca-~
da caso del encofrado, se co%oca una varilla de arma-
dura 8 y luego se vierte hormigdén normal hasta el can-
t0 superior de los ladrillos margiﬁa%es 2¢. Después
de fraguar el hormigdén se produce de este modo el cer—
¢co 7. Luego, se colocan de nuevo sobre este cerco 7
ladrillos 9 de hormigén ligero que, entonces, junto

con el cerco 7 o los ladrillos 2¢, tienen la misma al-

tura que los ladrillos normales 2a., Bl cerco 7 no tie-

ne por qué estar separado en todos los bordes de la
placa 1 de la capa 3 portadora de hormigdén armado; puei
de también estar unido con ella, como se indica en la
Figura 2. Después de aplicar el encofrado para even-
tuales canales de aireacidn 10, del montaje de la armg
dura 6 para los nervios 5 y de la armadura plana 4, se
vierte entonces el hormigdn para la capa 3 portadora

de hormigdén armado y se enrasa la superficie. La super
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ficie, como se ha dicho, puede tener cualquier estruc-
tura.,

Los canales de aireacidn 10 que se prevén
para impedir indeseables acumrlaciones de humedad en
la cape aislante 2 o fendmenos de condensacidn en la

superficie interior de la capa 3 de hormigén armado,

.| pueden ser llevados, como en el ejemplo de ejecucién

representado, ya de arriba hecia sbajo, ya disgonalmen
te, ya en direccién horizontal. La alimentacidén del
aire fresco necesario para la ventilacidén y la evacua-
cidn del aire desde los camales 10 se llevan a cabo,
por lo general, en el borde exterior de la placa. ILa
placa 1, por tanto, tiene una’superficie exterior ce-—
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nuevs

-que se presentan para que seen objeto de esta solicitw

de Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios,
gon los siguientes:

1.~ Procedimiento para la fabricacién de
una placa de congtruccidén compuesta de gran formeto,

en especial para muros exteriores de edificios, con-
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sistente en una capa aisladora interior hecha de hoxr- !
migén ligero y una capa portadora exterior hecha de
hormigdén armado normal, caracterizado porque, primero,
en un encofrado, se dispone la capa de hormigdén ligero
en forma de ladrillos individuasles de distinto espesor
hechos de material correspondiente, de tal modo que
los ladrillos de menor espesor originen canales en la
superficie de la capa; porgue, luego, se dispone en
los canales la armedura para los nervios y, encima, i
la armadura plana para la capa portadora de hormigdn
armado; y porque, finelmente, se vierte el hormigén
para la capa de hormigén armado.

2.~ Procedimiento segin la reivindicacidn
1, caracterizado porque, para la fabricacién de un cer
co que circunda a la capa de hormigén ligero en el la-
do opuesto a la capa de horm{gén armedo y que estd
hecho de hormigén armado, se disponen en los bordes
correspondientes de la placa ladrillos de hormigén
ligero de menor espesor, que dejan libre una distancia
determinada hasta el encofrado gue determina el borde
de la placa, y porque, después de colocar una armadur%
en el espacio as{ formado, se vierte hormigdén hasta la;
altura de los ladrillos de hormigdn ligero contiguos,
hormigén que es cubierto por ladrillos de hormigén |
ligero.

3.- Procedimiento para la fabricacién de
una placa de construccidén compuesta de gran formato,
especialmente para muros exteriores de edificios.

Tal y como se ha descrito en la Memoria

que antecede, representado en los dibujos que se acom—

5.5.72 -8 .-

N




JJv

pafian y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de nueve hojas escri-
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tas a méquina por una sola cara.
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